








































专利名称(译) 可拉伸的热电材料和包括其的热电装置

公开(公告)号 US20150342523A1 公开(公告)日 2015-12-03

申请号 US14/724220 申请日 2015-05-28

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 研究与业务基础韩国成均馆大学

[标]发明人 BAIK SEUNGHYUN
SUH DAEWOO
LEE DONGMOK
LEE SANGHOON

发明人 BAIK, SEUNGHYUN
SUH, DAEWOO
LEE, DONGMOK
LEE, SANGHOON

IPC分类号 A61B5/00 H01L35/16 H01L35/18 H02J7/35 H01L35/20 H01M10/46 A61B5/11 H01L35/32 H01L35/22

CPC分类号 A61B5/6801 H01L35/32 H01L35/16 H01L35/18 A61B2560/0219 H01L35/20 H01M10/46 A61B5/1118 
H02J7/355 H01L35/22 A61B5/6802 A61B5/6831 A61B2562/0276 A61B2562/12 H01L35/24 H01L35/26 
H02J7/35

优先权 1020140066523 2014-05-30 KR

其他公开文献 US10136854

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

热电材料包括可拉伸聚合物，以及与可拉伸聚合物混合在一起的热电结
构和导电材料。热电材料可以应用于自发电可穿戴电子设备。
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